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報告內容

◼ 公司概述

◼ 財務績效

◼ 產品應用與主要市場展望

◼ 營業聚焦與機會
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信昌電陶
•成立日期 1990年6月 

•資本額 新台幣16.09 億 (減資後)

•員工人數 759 人

•品牌 PDC

•營業額 
2025年    NT $ 40.50 億 (YoY + 9%)

2026 H1  NT $ 23.92 億 (YoY +16%)

營運據點

•台灣 
桃園廠(Powder/CR) / 楊梅廠一廠(MLCC)
楊梅二廠及六甲廠(預計2027 H2 量產) 

•中國 東莞銷售據點/物流中心 

生產經歷
•MLCC/CR Since 1990    (36 years) 

•Powder Since 1995    (31 years) 

•楊梅二廠:

 主要生產高壓/低損耗
 高溫穩定型 MLCC

•六甲廠: 

 主要建置新一代自動
 化高效生產陶瓷粉末
 及開發次世代粉材

MLCC 楊梅二廠

公司概述
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合併綜合損益比較
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合併綜合損益比較
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百萬元

電動車應用快速發展

終端庫存調整

AI Sever power 爆發

營收/毛利率/營業淨利 趨勢
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•依產品

2026 H1  營收比重分析

•依終端應用

• 工業應用持續聚焦
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•高耐應力及散熱-

  Mega Cap

•低損耗高壓
NPO for  LLC 

•AI 伺服器電源：
PSU/BBU/CBU

•人形＆協作 機器人  

諧波減速器
     無框力矩馬達    

Y23Q1Y23Q2Y23Q3Y23Q4Y24Q1Y24Q2Y24Q3Y24Q4Y25Q1Y25Q2Y25Q3Y25Q4Y26Q1Y26Q2

AI 主要用料銷售增長趨勢

Mega LLC



8

核心優勢：快速對應客戶需求 立即提供最佳方案

PDC 是台灣唯一能垂直整合 MLCC陶瓷粉末、自動化設備、及生產高階大尺寸

高功率之MLCC及貼片電阻的製造商，確保了品質穩定、成本控制及提供省電

高效的特殊被動元件以因應AI 產業快速變革的需求。

自有自動化設備開發團隊自製陶瓷介電材料

介電粉末配方及細化技術
微波通訊&LTCC 材料
LEO low Dk 參雜材料

特殊品相關治模具設計

Lead frame & 合金材料客製化設計

高自動化量測檢測設備開發

專精高階大尺寸&特殊客製化被動元件

高可靠性特殊

MLCC 與貼片電阻
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2015 2025 2026  H1

營業收入:NT 4.05B
營業毛利率:24.3%
EPS:3.26

營業收入:NT2.39 B
營業毛利率:28.6%
EPS:2.98

產品主軸
-元件:工業、網通、車用、醫療、航太用高功率高可靠度
MLCC,CHIP-R

營業收入:NT 2.39B
營業毛利率:18.9%
EPS: 0.74

產品主軸
-元件:工業、網通、消費用高功率
MLCC,CHIP-R ,Inductor

-材料:Disc,MLCC介電陶瓷粉末

800nm 600nm

-材料:Disc,高規格MLCC,LTCC,微波介電陶瓷粉末

400nm 250nm 250nm 200nm

- 人型機器人
- 自駕車
- AI 機櫃電源
- AI 資料中心
- 低軌衛星
- 電動車無線充

- 4G基站
- 伺服器
- Modem/Router/ST

B
- 電源供應器
- 消費電子產品

- AI伺服器
- BBU,PD3.1電源
- 電動車
- 工業機器人
- 5G基站
- 醫療、航太
- 智慧電網

產品規劃及應用
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資料來源:英飛凌

隨著第三代半導體(GaN,SiC)的普及應用帶動大尺寸被動元件商機越趨擴大.

市場應用趨勢
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PDC高功率產品6大主要應用領域



12

PDC 核心MLCC產品組合

應用:
12/25/48V  
DC/DC,SMPS應用:

12/25/48V LLC 迴路
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GB300 與VR200 單一機架材料成本估算比較
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2025 -2030 AI 伺服器及人形機器人市場預估
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時間與 GPU 世代 功耗(W) 高階MLCC 用料規格 單機使用數量(pcs)

2020 (A100) 1600-2200W ≧1206 NPO 10nF 630V 800 ~ 1000 

2022 (H100) 3000-3200W ≧1210 NPO 22nF 1000V 1800 ~ 2000 

2026(GB300) 5500-18000W ≧1210 NPO 33nF 1000V 3000 ~ 5000 

2027 >30KW
(800V HVDC)

≧1210 NPO 47nF
>3000 ~ 5000 

(Rubin Ultra) 630V/33nF 1250V

AI 伺服器世代演進與核心MLCC(NP0) 用量分析
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次系統應用 系統電壓溫度等級要求 MLCC 參考規格
單一機櫃/機種用量

(pcs)

PSU (電源) 48-54V X7* (125℃)
≧1206 4.7uF 100V&
≧1210 10uF 100V

4000 ~ 7000 

MB(主板) 48V X7* (125℃) ≧1206 4.7uF 100V 1000 ~ 1500 

Switch(交換機) 48V X7* (125℃) ≧1206 4.7uF 100V 100 ~ 200 

BBU (備援) 48V-75V X7* (125℃) ≧1210 10uF 100V 3000 ~ 5000 

針對2026/2027年GB300/Vera Rubin /Rubin Ultra 世代, 其電源與備援系統
運用大量高階大尺寸MLCC, 用量維持在30,000-50,000顆極高水位

AI 伺服器次系統:100V DC 高壓高溫MLCC(X7*/X8*) 用量拆解
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實體機器人的大量關節馬達驅動 (AC/DC 轉換), 直接創造單台數千顆耐100V-150V 大尺寸的X7*高壓MLCC需求, 

為被動元件開闢全新高毛利市場.

關節位置 系統電壓 規格 用量(pcs)

手臂、肩膀、小腿 48V ≧1206,4.7uF, 100V    700 ~ 1300 

手臂、肩膀、小腿 48V ≧ 1210,10uF, 100V 300 ~ 600

中大型關節
(腰, 頸部)

72V ≧ 1206,2.2uF,150V  1500 ~ 1800 

中大型關節
( 腿部)

72V ≧ 1206,4.7uF, 120V 200 ~ 400 

人形機器人驅動系統:高壓MLCC關節用量拆解
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◼近期美國4大CSP雲端服務大廠財報公布,7500億美元資本支出不變且有增加
趨勢,確定後續需求樂觀,2026 Q4會有大量新導入規格之出貨效益產生, 將增
加2026 H2營業額及毛利.

◼市場大尺寸MLCC持續缺貨,訂單持續湧入與漲價帶來之效益於2026 H2起會
明顯提升.

◼隨著2026 H2新產能陸續開出將有效掌握市場需求持續提升營業額及利潤. 

◼GB300及VR200 H2加速拉貨使得大尺寸高功率高可靠度之特殊設計MLCC
需求大增.

◼展望2026,如前述AI Server 、 Data center、人形機器人、新能源車、低
軌衛星、 Medical 、 Aerospace ….為主要市場預估成長較高之領域,PDC
大尺寸、高功率MLCC/ Chip-R應用機會增加.

◼高可靠度NPO MLCC 取代Film Cap及 X7R,X7T,X8* MLCC取代 Film Cap
及鋁、鉭電解電容,致應用大增.

機會
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◼  MLCC、 Chip-R –

• 繼AI Server ,EV,新能源設備,基地台應用發展成熟, 接著如人形
機器人,自駕車,低軌衛星龐大市場需求將再次主導PDC大尺寸
MLCC,及特殊電阻的新規格開發.

• 楊梅二廠主要生產高壓/低損耗高溫穩定型 MLCC,新廠預計於
2027 Q2 完工並於2027 H2 開始量產.

◼  介電陶瓷粉末 –

• 六甲新廠主要是建置新一代自動化高效生產陶瓷粉末及開發次
世代粉材產線,新廠預計於2027 Q2 完工並於2027 H2 開始量產. 

此高規粉末廠可配合楊梅二廠之中高壓及大尺寸之高階MLCC

導入高附加價值之市場及降低成本提升競爭力.

• 持續利用材料技術優勢開發特殊材料,如LEO low Dk 參雜材料、
高頻微波通訊瓷粉、LTCC材料.

營業聚焦
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本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged.  Any unauthorized review, use or distribution by 
anyone other than the intended  recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please  immediately notify 
the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.

Thank you!

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.
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